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新的外部经贸环境
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贸易壁垒&技术封锁
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中兴事件折射出中国在核心元器件方面的软肋

中兴所涉供应商
中兴芯片地区采购情况

 信息通信领域全球化分工明显，设备商对核心器件依赖严重，此次受制影响深远

 以中兴为代表的我国信息通信设备商长于方案能力、长于通信技术研发

 核心芯片国产化率低，核心芯片主流供应商位于欧美，美国居首



缺芯少芯之痛
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回望来时路，业绩斐然（既不夜郎自大，也不妄自菲薄）
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身份证 MP3                         山寨手机/平板 品牌手机/平板

大唐

华大

华虹

同方

珠海炬力

福州瑞芯

北京君正

全志科技

盈方微

展讯

RDA

海思

展锐

联芯

福州瑞芯

全志科技



时代&强者
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大型机时代
上世纪60年代

个人电脑时代
上世纪80年代

移动互联网时代
本世纪初开始

桌面互联网时代
上世纪90年代

小型机时代
上世纪70年代

•IBM

•NCR

•Control 

Data

•Sperry

•霍尼韦尔

大型机时

代

•Digital quipment

•Data General

•惠普 、Prime

•IBM

小型机时代

•微软 、思科

• 英特尔

•苹果、甲骨文

•戴尔、IBM

PC时代

•谷歌 、 eBay、 雅虎

•腾讯 、 百度、阿里巴

巴

互联网时代
•谷歌、苹果

•BAT

移动互联

网时代



半导体&信息产业
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大型机时代
上世纪60年代

个人电脑时代
上世纪80年代

移动互联网时代
本世纪初至今

桌面互联网时代
上世纪90年代

小型机时代
上世纪70年代



冯·诺伊曼架构下的技术要素
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CPU/MCU
/MPU/DSP/FPGA

检测与感知
（传感器，ADC,
信号调理等）

输出及执行
（功率驱动，功率器件）

电源管理
(整流桥，LDO,DC/DC)

显示/视频
(显示驱动，接口)

通讯
（有线，无线；

协议转换，调制解调）

存储器
（ROM，RAM）



技术要素的变迁
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核心技术要素 计算
计算是单独芯片

计算+通信
计算以IP核形式广泛存在

增加通信要素

计算+连接+感知
计算泛在+计算架构变革
通信变为连接，连接泛在

增加感知要素

主流增量整机
价格+数量

PC
1K$+100M

手机与平板
100$+1B

互连智能终端
10$+10B

计算中心 PC/服务器
CSIC

PC/服务器+手机/平板
CSIC+RISC

PC/服务器+手机/平板+互联智
能终端

CSIC+RISC+？（DSA）

服务入口 浏览器、搜索引擎 浏览器、搜索引擎+各类APP 浏览器、搜索引擎+各类APP+每
个连网的硬件

主流增量芯片产品 CPU及周边芯片 AP+BB AP（AI）+连接器+传感器

芯片产品形态 ASIC SoC SoC+SiP

芯片加工 IDM主流
IDM企业掌握最先进工艺

先进工艺竞争

多数IDM企业放弃最先进工艺
研发，转为Fablite
先进工艺竞争

传感器、逻辑工艺、数模混合工
艺的集成能力成为竞争关键之一

先进工艺+特色工艺竞争

价值链 硬件+软件 硬件+ 软件+服务 硬件+ 软件+服务

80s

个人PC

90s

桌面互联网

2000~至今

移动互联网
互联智能时代



摩尔定律接近失效
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John Hennessy, MIPS Founder, Alphabet董事长



计算技术的挑战及应对
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我理解的DSA
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资料来源：美国Barefoot公司

他们不都是DSA吗?

DSA在AI领域将大放异彩，针对不同的行业深度AI，计算架构将深度定制！！
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神经网络



有关AI的一些预测
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5G带来全新的应用场景与新的需求

eMBB
增强移动宽带

mMTC
海量机器类通信

uRLLC
超高可靠低时延通信

Mission critical  

application

3D video, UHD screens

Smart 

City

Industry automation

Gigabytes in a 

second

Self Driving Car

Augmented reality
Smart 

Home/Building

Work and play in the 

cloud

Voice

Future IMT

◼ 5G三大典型应用场景，将移动通信服务范围由人拓展至万物，开启万物互联时代

◼ 5G与云计算、大数据、人工智能、虚拟增强现实等技术的深度融合，创新应用和服务

超高清视频 下一代社交网络 浸入式游戏 全息视频

智能物流 环境监测

智能计量 智慧城市

自动驾驶 工业互联网

远程医疗 智能电网
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5G将与AI深度交融
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你认识多少？你想到了什么？
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汽车电气化
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功率半导体领军企业英飞凌
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图表：英飞凌新12寸fab，奥地利

资料来源：Infineon



自动驾驶
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资料来源：Infineon



汽车的眼睛---传感器
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资料来源：Infineon



第三代半导体

23

Si                 1.12 eV

GaAs           1.42 eV

GaN             3.44 eV

SiC               3.2eV

金刚石 5.47 eV

2.3eV窄禁带半导体 宽禁带半导体
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